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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Oberflachenbehandlung eines Endlosmaterials (2), insbesondere zur Oberflachenreinigung, mit
einer Forderstrecke (3) fur das Endlosmaterial (2), in der dieses in Richtung (A) seiner Langsachse durch die Vorrichtung (1) geférdert wird, und
zumindest einer Hochdruckdise (14, 15), eingerichtet um das durch die Forderstrecke (3) laufende Endlosmaterial (2) mit einem Fluidstrahl
(18) zu beaufschlagen, wobei die Hochdruckdiise (14, 15) derart beschaffen ist, dass der Fluidstrahl (18) eine relativ zu einer Diisenachse,
die von einer Austritts6ffnung (44) der Hochdruckdise (14, 15) zum Endlosmaterial (2) verlauft, oszillierende Bewegung, insbesondere eine
Prazessionsbewegung um die Diisenachse (39), ausfuhrt.
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